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Descripcion:

El N-VIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit es una computadora compacta
pero potente que establece un nuevo estandar para la creacién de robots basicos
con IA'y camaras inteligentes. Es compatible con todos los modelos modernos de
IA, como Vision Transformers, Large Language Models, Vision Language Models,
etc. Al mismo tiempo, simplifica el proceso de entrada a la serie Jetson Orin Nano
y ofrece una plataforma asequible y accesible para desarrolladores, estudiantes y
creadores, gracias al software de |IA de N-VIDIA y a un amplio ecosistema de
software de IA.

En comparacién con la generacion anterior de productos, el Super Developer Kit
ofrece a los usuarios una mayor potencia de procesamiento de IA con el mismo
tamafo compacto. Con el SDK Jetpack 6.1.1, ofrece hasta 67 TOPS de
rendimiento de IA (una mejora de 1,7 veces respecto de su predecesor) y el ancho
de banda de memoria aumenta un 50 % a 102 GB/s.
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Especificaciones:

Elemento Descripcion

Moédulo principal
Rendimiento de IA

GPU
Frecuencia de GPU
CPU

Frecuencia de CPU
Memoria

Almacenamiento

Alimentacion

PCle
usB
Camara CSI

Codificacion de video

Decodificacion de video

Interfaz de video

Otras interfaces

Red
Dimensiones

Nota
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Jetson Orin Nano 8GB (SUPER)

67 TOPS (sparse) / 33 TOPS (dense)

Arquitectura NVIDIA Ampere con 1024 nucleos CUDA y 32
nucleos Tensor

1020 MHz (max.)

CPU de 6 nucleos Cortex-A78AE v8.2 de 64 bits, 1.5 MB L2 + 4
MB L3

1.7 GHz (max.)

8 GB LPDDRS de 128 bits, 102 GB/s

Ranura para tarjeta SD, acceso a almacenamiento externo
NVMe mediante interfaz M.2 Key M

7TW/15W /25 W

e Ranura M.2 Key M con x4 PCle Gen3

e Ranura M.2 Key M con x2 PCle Gen3

e RanuraM.2 Key E

1 x USB Tipo A4.0 + 4 x USB 3.2 Gen2

1 x USB Tipo C (UFP)

2 x interfaces de camara MIP| CSI-2

1080p@30, compatible con 1-2 nucleos de CPU

1 x 4K@60 (H.265)

2 x 4K@30 (H.265)

5 x 1080p@60 (H.265)

11 x 1080p@30 (H.265)

1 x salida DP (DisplayPort)

1 x interfaz MIPI DSI

e Conector de expansion de 40 pines (UART, SPI, 12S, 12C,
GPIO)

Conector de botdon de encendido de 12 pines

Conector de ventilador de 4 pines

Ranura para tarjeta TF

e Conector de alimentacion DC

1 x puerto Gigabit Ethernet

100 x 79 x 21 mm

Los puertos USB 3.2, MGBE y PCle comparten lineas UPHY.
Consulta la Guia de disefio del producto para configuraciones
compatibles de UPHY.
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Vista Superior:

TN 000000 Fom Optional CAN Bus
g Q) ) [ W71 Beaiir
Button Header [(W14]———————— @ T IIIIILLL] / ' E:.\._
' t 'f-—:'f—-—[J‘IS] Fan Header
Camera Conn. #0 [J20]—— . e
(o)
J . b—[J‘I2] 40-pin Exp Header
Camera Conn. #1 . ; o [J2] SODIMM Conn.
Optional PoE ' [J19] Optional PoE Header
Backpower Header oo - ¢
USB 3.0 Type A /—— [J15] Ethernet Jack

(x2 Stacked)

el [DS1] Power LED
: [J5] USB Type C

DP Connector
Power Jack

J2 HConector Jetson Orin Nano (SODIMM, 260 pines)
J5 USB Tipo C

J6 HConector USB Tipo A doble apilado

J HConector USB Tipo A doble apilado

J8 HConector DisplayPort

~J

J12 HEncabezado de expansion de 40 pines (2x20, paso de 2.54 mm)
J13 HEncabezado de ventilador (4 pines, paso de 1.25 mm)

J14  Encabezado de boton (1x12, paso de 2.54 mm, RA)

J15 HConector RJ45 Ethernet, 18 pines, RA, hembra

J16 HConector de alimentacion

J17 HEncabezado opcional de bus CAN (1x4, paso de 2.54 mm, RA)
J18 HEncabezado opcional de retroalimentacién PoE (1x2, paso de 2.54 mm)
J19 HEncabezado PoE opcional (1x4, paso de 2.54 mm)

J20 HConector de camara (#0) (22 posiciones, paso de 0.5 mm)

J21 HConector de camara (#1) (22 posiciones, paso de 0.5 mm)

DS1 HLED de encendido (verde)
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Vista Inferior:
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Optional
RTC Battery [J3]
Connector

Q40

b s T g ¢ I o [ o 0| [ i = G o

J3 HConector opcional para bateria de respaldo RTC (CR1225)
J10 HRanura de conectividad M.2 Key E (75 pines)

J11  Ranura M.2 Key M (75 pines)

J24 HRanura M.2 Key M (75 pines)

Dimensiones:
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